Wafer 1& mot miéng silicon méng chirng 30 mil (0.76 mm) dwoc cat ra tir thanh silicon hinh truy.
Thiét bj nay dwoc str dung véi tw cach 1a vat liéu nén dé san xuét vi mach tich hop (ngudi ta
“cay” |én trén do6 nhirng vat liéu khac nhau dé tao ra nhirng vi mach véi nhivng dac tinh khac
nhau. Vat liéu d6 thuwdng la cac hop kim nhw: GaSb, GaAs, GaP... ). Pa sd, cac vi mach hién
nay déu dwoc san xuat bang cach ciy wafer khac nhau dé tao ra nhirng vi mach véi nhirng déc
tinh khac nhau, phu thuéc vao méi trwdo'ng (rng dung cta vi mach ma Iwa chon cac wafer phu
hop.

Cac wafer ¢c6 kich thwédc trung binh tlr 25,4mm (1 inch) — 200mm (7.9 inch). V&i sy phat trién
clia nganh céng nghé vi mach hién nay, cac hang san xuét vi mach néi tiéng trén thé gi¢i nhw
Intel, TSMC hay Samsung da nang kich thwéc cia wafer Ién 300mm (12 inch), tham chi Ién
450mm (18 inch). Viéc kich thwéc wafer dwoc tang 1én da lam cho gia thanh cta mét vi mach
tr& nén rat ré. Nhw vay, trong qua trinh san xuét, néu san xuat dwoc wafer cang Ién thi chi phi
san xuat sé giam (do tiét kiém dwoc vat liéu san xuéat).Quy trinh san xuat WaferSan xuat wafer
la mét quy trinh rat khé khan va doi hdi rat nhiéu ki thuat. Pa sd cac doanh nghiép san xuét hién
nay déu st dung chung mét quy trinh.

1. Chuén bj tAm waferbay la bwéc tinh ché (x&r ly hda hoc)cat (SiO2) thanh Silic nguyén chét
(99.9999%). Silic da tinh loc dwoc nung chady va tré thanh théi hinh tru.Silic nguyén chét sé
dwoc pha thém tap chat la cac nguyén td nhém 3 hodc nhém 5. Vi du pha B sé dwoc wafer loai
p, pha P sé ra wafer loai n.Nhirng théi silic d6sé dwoc cat thanh cac tAm tron dwéng kinh
200mm(8 inch)hodc 300mm(12 inch)véi bé day c& 750um va dwoc danh béng cho dén khi
ching c6 bé méat hoan hao, nhan béng nhuw gwong. Cé cac cong ty chuyén san xuét silicon
wafer. Chéng han Shin”Etsu la cdng ty cung cap khodng 40% silicon wafer cho thi trwérng ban
dan Nhat Ban. Gia mot tAm wafer 200mm khoang 20 USD.

Chip tran, sau khi cét roi khoi tAm silicon, dwoc xép vao trong cac khay va sau dé dwoc han
trén cac khung ché tao san goi la Lead frame, xem 1b & hinh phia trén (va anh bén 13
Leadframe ctia Alcatel Microelectronics) ma théng qua dé ching ta cé thé thao lap chip trén cac
mach dién t& mét cach dé dang. 0] céng doan nay méi nha san xuét sé lwa chon cho minh
nhirng day truyén cong nghé phu hop véi cong suét san xuét cling nhw kha nang kinh té. Triy
nhirng nha ché tao I&n, phan I&n cac cong ty nhé va vira thudng lwa chon cac thiét bi han die
nhan céng (manual) hodc ban tw dong. O’ céng doan nay, chip trdn dwoc gap bang bat chan
khéng hoac kep chan khéng (&nh). Ky thuat nay cho phép gitr chip mét cach chéc chan déng
théi khéng lam tdn hai dén bé mat chip.

O mot s6 thiét bi (nhw ctia haAngWESTBOND), k§ sw ché tao may da tich hop thém mot dong
co vao dau gap chan khéng, cho phép dat chip vao dung vi tri ctia leadframe bang cach chinh



méo dwai kinh hién vi quang hoc hodc CCD camera. Hai k¥ thuat thuwéng duwoc siv dung dé gan
die Ién trén leadframe do la ky thuét eutectic va ky thuat dung keo dinh.

Ky thuat han dung chat keo dinh- & ky thuat nay nguoi ta hay st dung cac hop chét cé tinh
chét bam dinh t6t nhw polyimide, epoxy hodc keo bac lam vat liéu han khi gan chip 1én
leadframe. Sau khi xac dinh dwoc vi tri twong thich gitra die va ciu hinh trén leadframe, die sé
dwoc day ra khdi but chan khong, nén Ién trén bé mat clia epoxy va qua trinh han két thuc.

Ky thuat han eutectic, thwérng dwoc (ng dung trong déng géi kin, st dung hop kim cuing tinh dé
gap die Ién trén leadframe. Ky thuat han tién tién nay dwa trén viéc s&r dung vat liéu han tao ra
hop kim cung tinh & mét diéu nhiét doé dac biét nao doé, va diém néng chay ctia hgp kim thuwdng
thap hon khi né & dang kim loai don 18. Hop kim Au-Si, Au-Sn hodc Pd-Si thwdng dwoc st
dung réng rai trong ky thuat nay. Bé gan dwoc die 1én leadframe dau tién ngwoi ta phi mot 16p
vang voi do day phu hop [én trén bé mét leadframe hoéc die).

Trong qua trinh han, nhiét do cao sé lam khuéch tan cac phan t silic tr bé mat die 1&n 16p
vang cua leadframe, tao ra cuing tinh Au-Si (vi du, hop kim Au-Si v&i 2.85% Au c6 diém néng
chay & 3630C). Khi han nguwoi ta sé nang nhiét d6 cao hon Tm mét chut, thwéng la c& 10°C so
v&i nhiét do eutectic dan dén sw lién khuéch tan gitra chat rén va chat 1dng & bé mat phan cach.
Hop kim eutectic sau d6 hoa ran va dwoc lam lanh. Hop phan, diém cung tinh cia mot mot s6
hop kim duwoc liét ké trong bang dudi day.

The post Silicon Wafer La Gi — Nghia Cla Tw Silicon Wafer Trong Tiéng Viét appeared first on
WEBNOHU.
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